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(54) Verfahren zur Verringerung der Kupferlöslichkeit an der inneren Oberfläche eines
Kupferrohrs

(57) Bei dem Verfahren zur Verringerung der Kup-
ferlöslichkeit an der inneren Oberfläche eines Kupfer-
rohrs werden zum Erreichen eines gleichmäßigen ge-
richteten Kristallwachstums im Verlauf der Zinnbe-
schichtung die Prozeßparameter Oberflächenbehand-
lung (Entfetten und Beizen), Strömungsbedingungen
(Strömungsgeschwindigkeit < 1 m/s), Temperatur (50

°C bis 80 °C) und Zeit (1 min bis 10 min) gezielt aufein-
ander abgestimmt. Insbesondere werden die Ebenen
(101) der Kupferund Zinnkristalle parallel zueinander
und die Richtungen [101] senkrecht aufeinander ausge-
richtet.
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